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Sammanfattning

e Unikt forsaljningsargument
Renare processvatten minskar kassationer vid
halvledartillverkning.

e Teknik
Xzero anvander en helt ny enhetsoperation.

* Kunder
Vi riktar framst in oss pa tillverkarna av de
mest avancerade halvledarna: Intel, TSMC,
Samsung och Nvidia.

 Marknaden

Marknaden for avancerade halvledare okar
tack vare 6kad anvandning av IT och Al.

« Samarbetspartners

Vara framsta samarbetspartners ar KTH och
imec.

o Affarsmodell
Vi siktar in oss pa att salja en pilotanlaggning
till en forsta kund. Nar det har skett kommer
vi att arbeta med forsaljning av anlaggningar i
full skala i samarbete med etablerade foretag
i branschen som Ovivo, Evoqua, Veolia, Kurita,
Hitachi och Exyte.

« Immateriella rattigheter

Xzero har genom licens fran Scarab tillgang
till resultaten av flera decenniers forskning,
samt pagaende forskning i systerbolagen
TypelWater, HVR, CWT och Hydromars.

e Exit
Vi planerar en exit for vara aktieagare genom
att salja hela eller delar av Xzero till etablera-
de foretag i branschen.
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Erbjudande i sammandrag

Aktie: B-aktier i Xzero AB (publ)

Total emissionsvolym: 5100 000 SEK

Teckning: Sker enligt instruktion pa bifogad anmalningssedel

Teckningstid: 14 - 28 oktober 2024

Likviddag: 8 november 2024

Pris per aktie: 85 SEK

Aktierna tecknas: | minsta post om 100-aktier (8500 SEK) darefter i 50-tal (4250 SEK)
Antal nyemitterade aktier 60 000 st B-aktier

maximalt:

Totalt utestaende aktier fére 10 375 546 st (varav 600 000 utgérs av A-aktier)
nyemissionen:

Vid éverteckning: Styrelsen beslutar om tilldelning
Besked om tilldelning: Meddelas genom utsand avrakningsnota senast 4 november 2024
Skatterabatt: Utgar for investering i tillvaxtbolag enligt gallande lag
Utdelning: Aktierna medger ratt till utdelning fran och med verksamhetsaret 2024
ISIN-Kod: AK-B ISIN SE0001377854
Kontakt/Bolaget: Post och besok:

Xzero AB (publ)

Vasagatan 7, 111 20 Stockholm
E-post: Info@xzero.se - Telefon: 08 - 660 39 64

Kontakt/Emissionsinstitutet: Post:

Aqurat Fondkommission

Box 7461, 103 92 Stockholm

E-post: info@aqurat.se - Telefon: 08-684 05 800
Teckningsdokument: www.aqurat.se/aktuella-erbjudanden

Aktiekursoversikt nyemissioner

Teckningskurs [SEK]
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Baste aktieagare i Xzero

Information om denna nyemission skickar vi huvudsak-
ligen ut till existerande aktiedgare. Aven om andra far
teckna har det bifogade memorandumet utformats fér
dem som redan kanner till foretaget.

Manga foretag gor rent vatten. Men i dagslaget ar det
endast Xzero som kan ta bort alla féroreningar ur vatten
och som dessutom kan gora det fran avloppsvatten sa
att vattnet kan ateranvandas.

Detta ar av intresse for avancerad halvledartillverkning.

Var unika teknik

Xzero anvander en ny enhetsoperation. Ursprungligen
kallade vi den for membrandestillation men det ledde till
missforstand bland tekniker. "Membran” leder tankar-

na till filter och "destillation”, ja, till destillation. Xzeros
utrustning bygger inte pa tidigare kanda enhetsoperatio-
ner inom vattenkemin som filtrering, jonbyte, destillation
eller extraktion.

Numera anvander vi begreppet termisk pervaporation
som battre beskriver processen. Vi forangar vattnet utan
att koka det. Enskilda vattenmolekyler kondenserar se-

dan mot en kall yta. Vi brukar saga internt att i stallet for
att ta bort fororeningar ur vattnet plockar vi ut vattenmo-
lekyler ur flodet. Vi har funnit att samtliga fororeningar
som inte sjalva ar flyktiga blir kvar i vattnet. For att han-
tera de flyktiga @mnena anvander vi termisk avgasning.

En enhetsoperation ar ett grundlaggande steg eller pro-
cess inom kemiteknik och andra tekniska discipliner dar
materia genomgar en fysikalisk eller kemisk forandring.

Nagra exempel pa enhetsoperationer som anvands inom
vattenrening ar: filtrering, destillation, extraktion och
torkning. Varje enhetsoperation bygger pa specifika prin-
ciper inom fysik, kemi och termodynamik.

Det har varit svart att forklara for saval forskare som
kunder att Xzeros teknik inte ar en forbattrad filterteknik
eller en forbattrad destillationsteknik.

Det har varit en krokig vag framat i flera decennier for att
utveckla och verifiera var nya teknik. Oavsett vilka férore-
ningar vi haft i vattnet har vara labutrustningar och pro-
totyper producerat renare vatten an de mest avancerade
anlaggningarna med konventionella enhetsoperationer.

Renhet i processvattnet har alltid haft betydelse inom
halvledarindustrin men det ar bara under de senaste daren
som det har blivit hogsta prioritet.

vara kunskaper

Xzero har licens pa immateriella rattigheter fran Scarab
Development AB som ligger forst i utvecklingen av den

nya enhetsoperationen och dess anvandning. Efter otaliga
testanlaggningar, prototyper och pilotanlaggningar har en
kommersiell produkt utformats och en forsta produktions-
lina byggts i Tyreso utanfor Stockholm under 2023.

Scarab har under aren fatt ett tjugotal

internationella patent godkanda. Ett patent

har en livstid pa cirka 20 ar och de flesta av

Scarabs ursprungliga patent har fallit for

aldersstrecket. Ovriga tidigare patent har
overgivits for att i stallet kunna skydda senare forbatt-
ringar av tekniken. Scarab har nu tre godkanda patent
som alla ar pa olika steg for internationella godkan-
nanden. Dessa patent har som syfte att skydda den nya
modulen som ar hjartat i tekniken. De skyddar en tillverk-
ningsmetod som gor modulen billigare att tillverka och
en konstruktion som 6kar driftssakerheten och minskar
risken for kontaminering fran omgivande luft.

Viktigare an patenten ar en under decennier férvarvad
massiv kunskap om tekniken.



Nuvarande lage

Redan prototyptesterna pa Sandia Laboratories i Albuqu-
erque, N. M. som genomfordes pa 90-talet visade att var
teknik i grunden var effektivare an det som da fanns pa
marknaden.

Efter testerna i USA som finansierades av Intel, Environ-
mental Protection Agency och Department of Defence var
beddmningen av Intel och IBM att: "Inom halvledarindu-
strin anvdnder vi allt mer processvatten och vi behéver
sténdigt férbdttra renheten - Vi kommer nog att behéva er
teknik sG smdningom. Men just nu klarar

vi oss med att férbdttra var traditionella

teknik.”

| och med den blixtsnabba utvecklingen

av tillverkningsteknik for halvledare ar vi plotsligt dar. De
mest avancerade halvledartillverkarna far kassera upp
till 50 procent av de chips de producerar. Fororeningar i
processvattnet ar en del av orsakerna.

Vi har byggt fardig var forsta tillverkningslina och borjar
nu marknadslanseringen.

Under var ldngsamma teknikutveckling har vi haft en
grundlig utvardering av var teknik. Och vi har lart oss
marknaden. Och genom kontakter med de framsta fore-
tagen i branschen vet vi att det for narvarande inte finns
nagot annat foretag som kan leverera liknande utrustning.

Det slutgiltiga genombrottet kom nar vi diskuterade ett
nytt problem som kommit fram. Det ar problemet med
"particle precursors”

National Institute of Standards and Technology (NIST),
har definierat particle precursor som en upplést mole-
kylar férening, som kan bilda partiklar nar den torkar.

"Prekursorer” - forelopare/utgangsmaterial - ar mycket
sma substanser fran vilka, nar de férenas, andra (stérre)
amnen kan bildas. Eftersom Xzeros teknik avlagsnar alla
amnen oavsett storlek ar den sarskilt lampad till att dven
hantera "particle precursors”,

-
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Strategi

Vi kan alltsa losa ett problem for halvledarindustrin som
kan betyda miljarder i besparingar for varje avancerad
halvledarindustri.

Det verkar vara en enkel vag framat. Vi har testresultaten.
Vi ar beredda att leverera. Den enda uppfdérsbacken ar att
Overtyga beslutsfattarna att ett litet féretag fran Sverige
har en lésning som deras egna tusental av tekniker inte
har kommit pa.

Hittills har metoderna for att tillverka Ultrarent vat-

ten inte ingatt i halvledarforetagens sekretessbelagda
kompetens utan foretagen utvecklar nya specifikationer
gemensamt och anlitar samma underleverantorer.

For att skapa trovardighet maste vi fa atminstone ett av
de ledande foretagen att prova en pilot i full skala under
realistiska forhallanden - helst i deras egen fabrik.

En pilotanlaggning kommer att kosta tiotals miljoner och
en kommersiell anlaggning kommer att kosta hundratals
miljoner. Vi raknar med att vi ska kunna salja utrustningen
genom vanliga kommersiella metoder med forskott och
darefter delbetalningar vid genomfdérda leveranssteg.

Vi behover egna resurser for att driva marknadslanse-
ringen. Darfor gor vi nu en nyemission.

-
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Samarbetspartners Aktuella kunder

Under hela utvecklingstiden har vi haft tata kontakter Intel har legat efter TSMC och Samsung nar det galler
med ténkbara framtida leverantérer av hela vattenan- hur manga transistorer de kan klamma in pa ett enda
laggningar, framst Ovivo, Evoqua, Veolia, Hitachi och chip och gor nu en kraftanstrangning for att komma
Kurita. Var plan ar att halvledarféretagen ska foreskriva ikapp med dessa tva foretag.

att deras ordinarie leverantérer anvander var utrustning.

Viktiga institut
som vi for narva- u
rande samarbetar InteL

med:

HITACHI BB,
Inspire the Next FKTHS

{% VETENSKAP
28 OCH KONST %%

Fér jdmférelse: ett

@ VE 0 L l A genomsnittligt virus dr

14 nanometer brett ...

©9
) evoaua 0o%
o Q O o
@ Ett fingernagelstor chip kan bestd av O o
KU RITA miljarder komponenter som kan vara
mindre én 10 nanometer* stora.
*En millimeter = En miljon nanometer
//, ... och en DNA-strdng dr
2,5 nanometer bred.

Svart att forsta ..

Nar man ar pa nivan 2 nanometer far man plats med
50 miljarder transistorer i en enda processor. Ett
harstra ar cirka 100 000 nanometer tjockt. Ett virus ar
cirka 200 nanometer.

/ Typiska tradgdrdsmyrors
/' ldngd strdcker sig fran
3 miljoner till 5 miljoner
nanometer.




Jakten pa alltmer komprimerade chip orsakar en storre
kassation. 80% av kassationerna anses harrora fran oren-
heter i luft och vatten. Resterande del av kassationerna
grupperas som slumpmassiga och kan harstamma fran
en mangd kallor som minskar precisionen i produktionen.
Tillverkarnas kassationstal ar val forborgade hemligheter
men det anses normalt att tidig, sa kallad riskproduktion,
ger en avkastning (yield) pa under 20%. Efterhand som
denna tidiga produktion 6vergar i mer mogen produktion
stravar tillverkarna mot 80% yield. Det innebar att aven

i mogen produktion kasseras 6ver 20% av chip. Tidigare
kunde man komma upp i 6ver 95%. Detta har mycket stor
inverkan pa resursutnyttjande och avkastning pa investe-
ringar som kan uppga till 180 miljarder SEK per fabrik.
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Under tillverkningen skoljs chipen med ultrarent vatten i

over 100 steg. En halvledarfabrik forbrukar flera miljoner
liter dagligen. Partiklar i det ultrarena vatten kan orsaka

kortslutning.

Varje chip som kasseras slar direkt mot resultatet i
bolaget. De gar inte att reparera. Situationen ar somien
bilfabrik som skulle vara tvugna skicka en stor del av pro-
duktionen direkt till skroten. Det finns halvledarforetag
som har gatt i konkurs pa grund av for stora kassationer
- for dalig "yield".

Med fortsatt utveckling kravs vattenrening som kan for-
battras i takt med industrin. Hittills har tillverkarna angri-
pit problemet genom att l6pande lagga till annu ett steg i
vattenreningen men varje nytt steg ger nya féroreningar.
Xzeros teknik, om ratt utférd, ger inga nya féroreningar.

Typical Semiconductor UPW Configuration

Nuvarande process fér att fé Raw Water
fram vatten dr en komplex
sammansdttning av ett an-
tal tekniker efter varandra.

Ofta anvdnds ett tjugotal

Media-filter
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1
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Deionization (Double pass -
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Reningen sker i tva steg:

Avgasning

| den man matarvattnet innehaller flyktiga amnen avlags-
nas dessa med hjalp av varme. Det ar en standardiserad
metod och inte en del av Xzeros karnteknologi. Det upp-
varmda vattnet leds vidare for separation.

Separation

Xzeros teknologi separerar individuella vattenmoleky-

ler med hjalp av termisk férangning. Varmen som kravs
"skordas” fran halvledarfabrikens betydande tillgang pa
spillvarme. Icke-flyktiga fororeningar ldmnar inte vat-
tenytan. | strikt mening lyfter man inte bort féroreningar
fran vattnet utan vatten fran féroreningarna. Det varma,
men inte kokande, vattnet leds forbi ett vattenavstotande

membran i en kontrollerad milj6é och under atmosfarstryck.

Den enskilda vattenmolekylen kan passera genom mem-
branet som effektivt stoppar vatten i flytande form. Pa an-
dra sidan membranet far en nedkyld yta dessa molekyler
att kondensera. Denna kondens ar det ultrarena vattnet.
Separationen sker under atmosfarstryck.

Xzetos teknik minskar processen
till ett fatal steg samtidigt som
renheten 6kar avsevdrt.

. Volatiles

Barrier

for non-
volatiles

Degasser

Brine
Concentrator

Non-Volatiles —

SA HAR PRESENTERAR XZERO SIN
TEKNIK FOR DE AVANCERADE
HALVLEDARFORETEGEN

Xzero has developed a new unit operation to produce
ultrapure water (UPW) that is free of nanoparticles,
particle precursors, and other contaminants. This ad-
vanced water purification technology addresses cri-
tical needs in semiconductor manufacturing, where
contaminants in process water can lead to significant
yield losses, especially in sub-2 nm nodes.

Present water purification methods have limitations
in detecting and removing the smallest contami-
nants, while Xzero's technology offers a solution by
eliminating all particles, regardless of size, through a
proprietary thermal pervaporation process.

This process involves heating the water and cap-
turing individual water molecules, leaving all conta-
minants behind. Decades of research, pilot testing,
and collaborations with institutions like imec, KTH,
and Sandia National Laboratories have confirmed its
efficiency.

In addition to enhancing semiconductor yields, the

technology holds potential for applications in was-

tewater treatment, resource recovery, and environ-

mental sustainability. Xzero's technology is expected

to be commercially available in 2024, with plans for
collaboration with
semiconductor
fabs to benchmark
and implement its
systems.

A '



Produkt

Cell, modul och stack

Moderbolaget Scarab Development AB har sedan 1972
arbetat med utvecklingen av den lésning som idag ligger
till grund for Xzero. Efter utveckling, piloter och tester ar
Xzero redo att masstillverka en produkt avsedd for halvle-
darindustrin.

En cell innehaller kanaler for uppvarmt vatten, ett vat-
tenavstdétande membran och kanaler for kylvatten. Den
utgor scenen for den separeringsprocess som ger det
ultrarena vattnet.

Ett antal celler ssmmanlankas med gemensam tillforsel
av matarvatten (varmt) och kylvatten. Ratt antal celler for
optimal resursanvandning kombineras till en modul med
kapacitet att rena ett tiotal liter per timme.

S

Modulen dr kdrnan i Xzeros teknologi. Den dr
summan av alla de erfarenheter som bolaget
samlat pd sig genom egna projekt och gemen-
samma insatser med aktérer som ABB, imec,
Intel Corporation, Sandia National Laboratories,
KTH och Svenska Miljéinstitutet. Nu star den
féardig att produceras i material, storlek och
format anpassat férfér den mest avancerade
halvledarindustrin.
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Modulerna installeras i grupper om tre till en komplett
stack med kapacitet att rena 500l/h. Modulernas pla-
cering, rorgeometri, dimensioner och komponenter har
optimerats. Utflodet av ultrarent vatten fran varje grupp
om tre dvervakas kontinuerligt for att sakerstalla hog
kvalitet och fortsatt saker drift av systemet. Vid avvikelser
kopplas gruppen om tre moduler bort fran produktionen sa
att systemet kan fortsatta arbeta.

{

|

Pa bilden illustreras en av Xzeros installations-
enheter som vi kallar "stacks". Fér att férse en
typisk halvledarfabrik med dess behov av 30
miljoner liter ultrarent vatten dagligen, krdvs
omkring 2500 sdadana stacks.
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Varfor behovs det renare vatten?

Linjebredden pa chipen goérs standigt smalare och skolj-
ningen/rengoringen av wafers kraver allt stérre mangder
av allt renare vatten. En enstaka fororening i processvatt-
net kan forstora chipet irreparabelt.

I bérjan av 2000-talet nar 300 mm wafers introducerades
fanns det 2200 transistorer per wafer, processnoden (lin-
jedimensionerna) var 300 nm och utbytet var 90+%.

Dagens processnod ar 20 nm eller lagre. Eftersom de
kritiska dimensionerna &r sma och processen sa komplex
(6ver 1400 steg) finns det ingen tolerans fér kontamine-
ring, Utbytet &r 50 — 65%.

En tidigare kand orsak ar att nanopartiklar inte avlagsnas
effektivt av nuvarande teknik. En relativt ny upptackt ar
att processvattnet innehaller sa kallade prekursors. Alltsa
mycket sma amnen som passerar nuvarande metoder for
rening och darefter kan klumpa ihop sig pa wafern och
orsaka defekter.

De flesta partikelprekursorer ar upplosta nanopartiklar
under 5 nm. De ar inte partiklar i traditionell bemarkelse
utan ar upploésta organiska amnen eller kolloidal kiseldiox-
id eller andra icke-flyktiga restprodukter som férenar sig
till partiklar pa waferytan efter torkning.

For att forbattra avkastningen har Xzero utvecklat utrust-
ning baserad pa en ny enhetsoperation som kanneteck-
nas av att den tar bort alla partiklar, oavsett storlek. Alla
nanopartiklar, inklusive partikelprekursorer, kan avlagsnas
helt med hjalp av denna nya teknik.

Halvledartillverkare har alltid stravat efter hog vattenkva-
litet. Ursprungligen anvandes jonbytarhartser for att av-
lagsna joner fran kommunalt vatten. Ursprungligen fanns
det separata baddar (katjon/anjon) men nar processen
blev mer komplex (omkring 1980) bérjade man anvanda
sig av jonbyte i blandade baddar. Detta resulterade i cirka
10 000 ganger battre vatten &n separata baddar. Ett stort
steg framat i branschen.

10

| bérjan av 80-talet blev systemen mer komplexa och man
la till forbehandling for avlagsnande av partiklar och or-
ganiska amnen, samt den tidiga tilldmpningen av omvand
osmos. Pa 90-talet dok elektroavjonisering (EDI) upp. Det
ar ett system som kontinuerligt tar bort joner och haller
jonbytarmediet frascht med elektronflode. Den har haft
viss framgang men har inte uppnatt hogre renhet an vad
blandade baddar kunde uppna.

| de nuvarande toppmoderna systemen anvands olika
forbehandlingar for att avlagsna stora partiklar, klor och
organiska amnen. Nasta steg ar RO-forfilter foljt av jon-
bytare. Ultraviolett ljus (UV) och ozongeneratorer har in-
troducerats for att bryta ner mikroorganiskt material som
sedan kunde avlagsnas av de olika filtren. Detta hjalper till
att fa ner organiska @mnen till <1 ppm*-niva. Som ett sista
steg finns det polering med jonbytare och ultrafilter innan
vattnet distribueras till fabriken fér anvandning.

De fororeningar som gav anledning till oro var till en bérjan
totalt organiskt kol (TOC***), kiseldioxid, metaller, joner
(som klorid och natrium). Idag ar de féroreningar som ger
anledning till oro metaller i intervallet 10 nm, partiklar
under 10 nm, partikelprekursorer, joner, upplost syre vid 10
ppb**, TOC vid 1 ppm, kritiska organiska @mnen vid 1 ppm
och reaktiv kiseldioxid vid 50 ppt****. Xzero kan klara alla
dessa utmaningar.

*ppm = parts per million, miljondel

** ppb = parts per billion, miljarddel

***TOC = total organic carbon, totala mdngden organiska dmnen
**** ppt = parts per trillion, biljondel, biljon = miljoner miljoner



Fororeningar i ultrarent vatten spelar en avgdrande roll for
uppkomsten av defekter pa halvledarna.

1. Kemiska reaktioner: Féroreningar kan orsaka oavsikt-
liga kemiska reaktioner under olika stadier av tillverk-
ningen, sdsom rengorings-, etsnings- och skoljpro-
cesser. Dessa reaktioner kan skada eller férandra
halvledarmaterialet, vilket leder till defekter.

2. Partikelavsattning: Partiklar i UPW kan avsattas pa
chipens ytor och orsaka fysiska defekter. Dessa par-
tiklar kan blockera eller stora fotolitografiprocessen,
vilket leder till monsterfel.

3. Jonisk kontaminering: Joner som finns i UPW kan fér-
andra materialens elektriska egenskaper, vilket leder
till problem som kortslutningar, ckade lackstrommar
eller minskad prestanda.

4. Biologiska fororeningar: Mikroorganismer och or-
ganiska material kan bygga upp odnskade organiska
filmer vilka kan stéra efterféljande bearbetning.

Aven om den héga kassationsprocenten lacker ut i media
i generella siffror nu nar fortegen har stora problem ar de
exakta siffrorna strikta foretagshemligheter. "Den som av-
slojar dem far omedelbart sparken” far vi hora nar vi fragar.

Vara egna berakningar tyder pa att en stor tillverkningsen-
het (fab) fér de mest avancerade chipen fér narvarade kan
forlora cirka 2 miljarder dollar per ar pa grund av kassatio-
ner som orsakas av fororeningar i processvattnet

| en stor avancerad fab kan det innebara 15% av 15 miljar-
der dollar, det vill saga mer &n 2 miljarder dollar arligen.

Marknad i1 Kina

Kinesiska féretag importerade utrustning fér
chiptillverkning till ett vdrde av ndstan
26 miljarder dollar under 2023.
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NVIDIAS FRAMTID AR BEROENDE
AV CHIP SOM TANJER PA TEKNIKENS
GRANSER

| takt med att foretaget tanjer pa granserna foér
chiptillverkning orsakar tillverkningssvarigheter
forseningar och hdga kostnader

Asa Fitch, Wall Street Journal, 30 augusti 2024
[Nedkortad éversattning]

De digitala hjarnorna i foretagets senaste artificiella
intelligenschip, ar ungefar dubbelt sa stora som de
vars forsaljning drivit en explosion i Nvidias verk-
samhet sedan borjan av forra aret.

De nya chipen, som kallas Blackwell, har en annu
storre prestandadkning — de rymmer 2,6 ganger sa
manga transistorer.

Tillverkningen av varje chip maste vara nara perfekt:
allvarliga defekter i en del kan innebara en katastrof,
och med fler komponenter inblandade ar det storre
risk att det hander.

Det ar en uppsattning utmaningar som involverar
mikroskopiska kretsar som kan ha en betydande
inverkan pa slutresultatet. En defekt kan gora ett
Blackwell-chip vart 40 000 dollar vardelost.

Foretaget sager att den "6kade frekvensen och kom-
plexiteten hos nyligen introducerade produkter kan
resultera i kvalitets- eller produktionsproblem” som
kan hoja kostnaderna eller orsaka forseningar.

Komplexiteten kommer att 6ka i framtiden nar
foretag forsoker pressa ut mer prestanda genom att
stapla chip pa varandra och anvanda mer kisel, séger
Lisa Su, VD for Advanced Micro Devices (AMD), Nvidi-
as narmaste konkurrent inom chiptillverkning*.

"Det krdvs mycket teknik for att fa det att fungera”,
sager hon. "Kommer det bara att bli mer komplicerat
och stérre? Absolut. Det dr den vérld vi lever i

Pa senare tid har Apple, Nvidia och flera andra
foretag upplevt forseningar i leveranser av de mest
avancerade chipen.

*Detta stdmmer inte helt. AMD och Nvidia ér sk "fabless”. De designar
chip som tillverkas av andra som kallas "fabs”. Nvidias chip tillverkas
frdmst av TSMC och till del av Samsung. AMDs chip tillverkas ocksd av
TSMC och till viss del av GlobalFoundries som har sitt ursprung i IBMs
fabriker.
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Imec ar Europas ledande forskningsinstitut for nanot-
eknik. Imec har FoU-projekt med i stort sett samtliga le-
dande internationella halvledarféretag och med flertalet
underleverantorer till avancerad chiptillverkning med
ASML i spetsen. www.imec-int.com

Pagaende arbete pa imec

TypelWater samarbetar for narvarande med imec i
utvecklingen av produkten Nanocap. Testresultaten har
hittills visat att Nanocap gor renare vatten an marknads-
ledande MilliQ. Testerna ledde ocksa till en stor mangd
forbattringsforslag dels fran oss sjalva men ocksa fran
imec och fran var tillverkningskonsult Bosch Industry
Consulting.

MilliQ marknadsfdrs av MilliporeSigma som ar ett helagt
dotterbolag till det tyska multinationella foretaget
Merck KGaA. Det bolaget ar ursprunget till det mer kanda
amerikanska lakemedelsbolaget Merck & Co som var ett
dotterbolag till det tyska Merck men forstatligades efter
forsta varldskriget. De har numera inget annat gemen-
samt an namnet.

Merck KGaA &r aktiva inom ldkemedel, laboratorieutrust-
ning och nanoteknik och har en arlig omsattning pa cirka
25 miljarder Euro varav 45% pa laboratorieutrustning och
15% pa nanoteknik.

TypelWater ser Merck som en mdojlig samarbetspartner
och fér darfoér redan en dialog med MilliporeSigma.

Imec har en egen fab
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Tidiga tester pd imec

Xzeros pilottest pa imec

Xzeros avsikt var redan for tio ar sedan att bygga en
pilotanlaggning pa imec. En lyckad pilot pa imec far upp-
marksamhet fran hela halvledarindustrin.

Imec har nu sjalva féreslagit att vi inkluderar Xzeros ut-
rustning i det avtal TypelWater har med imec.

Xzero har tidigare testat en prototyp pa imec med goda
resultat och i och med att var férsta produktionsanlagg-
ning nu har byggts har vi moéjlighet att leverera en pilot
for en kommersiellt gangbar produkt.

Imec har foreslagit ett testprogram pa tva ar. Det &r en
lang tid. Men det kan ségas vara branschstandard. Vi far
trosta oss med att bara det faktum att testerna pagar
kommer att 6ppna nya mojligheter till samarbete och
finansiering. Dessutom ar ordentliga testdata och starka
referenser helt nddvandiga for var strategi att som exit
sdlja delar eller hela foretaget till ett etablerat foretag i
branschen.

Imec ligger i Leuven utanfoér Bryssel
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Nar jag for manga ar sedan berattade om var metod for
Curt Nicolin som da var ordférande for ABB foreslog han
ett samarbete med ABB Corporate Research. Vi byggde
en prototyp och bjod in vattencheferna fran Intel och IBM
till Vasteras. IBM var da varldens nast storsta tillverkare
av halvledare - fabrikerna saldes sedermera till Global
Foundries - och Intel var den stérsta. Bob Mclntosh fran
Intel och Roy Hango fran IBM tittade pa ABBs prototyper
och testresultat och sa bagge att just nu har vi teknik som
vi klarar oss med men vi kommer att behdva detta extra
rena vatten framover.

Intel lotsade in oss i ett testprogram for nya miljopro-
dukter som drevs av US Environmental Protection Agency
(EPA) och finansierades gemensamt av halvledarindustrin
och US Department of Defence (DoD).

En testanlaggning byggdes av ABB:s dotterbolag
SwedeWater i Landskrona och sandes till Sandia National
Laboratories i Albuquerque, New Mexiko. Testutlatandet
som kom fran Sandia 1999 visade att Scarabs prototyp
gjorde minst lika rent vatten i ett steg som existerande
teknik gjorde i ett dussin steg. Scarab beslutade da att
knoppa av ett sarskilt bolag for att utveckla utrustning
sarskilt inriktad pa Ultrarent vatten for anvandning vid
tillverkning av halvledare. Det blev Xzero.

Xzero har sedan dess huvudsakligen finansierats genom
nyemissioner till allma@nheten och en del mindre uppdrag.
Vi ar ett stort tack skyldiga till alla vara aktiedgare. Och i
synnerhet till dem som har investerat gang pa gangivara
nyemissioner trots alla svarigheter vi gatt igenom.

Pa senare tid har vi fatt generdsa bidrag fran EU eftersom
vi har klassats som ett av Europas framtidshopp.
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Under 2022 har bade USA och EU stiftat specifika Chip
Acts i syfte att dels sakra leveranskedjan for fullt utveck-
lade halvledare, dels att positionera sig for utveckling och
tillverkning av de absolut mest avancerade varianterna
av halvledare for de allra mest avancerade anvandnings-
omradena. The US Chip Act har 6ronmarkt USD 55 miljar-
der av forsvarsbudgeten for att starka halvledarindustrin.
Detta ska kombineras med skattelattnader, bolagens
egna investeringar och riskkapital.

| Kina forvantas 31 halvledarfabriker sta fardiga 2025.
Detta satter en enorm press pa europeisk volymtillverk-
ning som kommer att konkurrera pa samma marknad.
Pressen kan leda till att flera mogna tillverkare tvingas

ut fran marknaden pga. bristande volym och lonsamhet.
EU har satt som mal att ga fran 10 till 20% av den globala
chiptillverkningen samtidigt som USA har liknande ag-
gressiva mal. | kombination med expansion och tillvaxt av
kapacitet i Kina blir dessa mal mycket utmanande.

En Gterkommande fraga till Xzero ér varfér vi inte har
bérsnoterats och svaret dr att vi anser att det dr allde-
les fér riskabelt for ett innovativt féretag under upp-
byggnad att ligga pa en lista. Vi har analyserat detta
noga och diskuterat i styrelsen och pé bolagsstémmor.

De som féljer utvecklingen idag pé First North och Spot-
light ser nog att vi har tagit ett riktigt beslut. Risken fér
ett bolag som inte har en ordentlig omséttning ¢ér stor
ndr bérsen gdr ned.

Aapo Sdadsk, september 2024
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Ledning
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Styrelse

Aapo Saask. Grundare av Xzero, ci-
vilekonom Stockholms universitet, BA
Brown University, Providence, R.I.

Miriam i-\slin, COO0, Master of Science,
Stockholms Universitet.

Alexander Fornsater, Produktchef
och tillverkningsansvarig, Civilingen-
jor, Kungliga Tekniska Hogskolan.

Aapo Saask, Styrelseledmot.

Hakan Klingén, Ordférande, egen
foretagare, styrelseproffs.

Henrik Unné, Styrelseledamot, fore-
tradare for minoritetsagarna.

Radgivare

Bolaget har sedan bdrjan av
2000-talet ett grundmurat
samarbete med KTH. Samarbetet
med KTH samordnas av professor
Andrew Martin.

Bo Bangtsson, har arbetat i chefs-
positioner hos Ericsson, ABB och
Svenska Renrum, och deltagit i
bygget av narmare 100 renrum.

Prof. Enrico Drioli, , Institutet for
Membranteknologi vid Nationel-
la Italienska Forskningsradet ar
banbrytare inom omraden som
membrandestillation, membran-
kontaktorer och membranbioreak-

torer. Han ar forfattare eller medférfattare i ver 800
vetenskapliga publikationer, inklusive 15 bocker om
membranteknik. Avgérande for att omsatta membran-
forskning till industriella tilldmpningar.

Tom Thorelli, &r en advokat fran
Chicago och grundare av Thorelli &
Associates, som hjalper utlandska
foretag att komma in pa den ame-
rikanska marknaden. Han arbetar
med immateriella rattigheter och

produktansvarsfragor for att skydda innovationer. Hans
firma har hjalpt dver tusen féretag att minimera juridis-
ka risker vid affarsetableringar i USA.

Michael Kitzler, Principal, European
Patent Attorney, Rouse AB. Rouse
hjalper Xzero med grundlaggande
strategier inom immaterialratt och
skriver alla patent och gor svenska
och internationella ansokningar.




Harmed inbjuds aktiedagarna i Xzero AB till teckning
av Aktier i Xzero AB (publ) i enlighet med villkoren i
detta Informationsmemorandum, IM.

Den 13 september 2024 beslutade styrelsen for Xzero AB
(publ) att med st6d av bolagsstammans bemyndigande,

som registrerades hos Bolagsverket den 4 juli 2024, att 6ka
Bolagets aktiekapital med hogst 6 000 SEK fordelat pa hogst
60 000 aktier av serie B.

Samtliga Aktier erbjuds till en teckningskurs om 85 SEK
per Aktie och det totala emissionsbeloppet uppgar till
5100 000 SEK.

Bolaget kommer saledes att tillféras totalt 5 100 000 SEK
fore emissionskostnader. Nyemissionen innebar att Bola-
gets aktiekapital kan 6ka fran 1037 546,200 SEK till hogst
1043 546,200 SEK.

Detta IM har upprattats av styrelsen fér Xzero AB (publ).
Styrelsen forsakrar att den har vidtagit alla rimliga forsik-
tighetsatgarder for att sakerstalla att uppgifterna i detta
IM 6verensstammer med de faktiska forhallandena och
att ingenting ar utelamnat som skulle kunna paverka dess
innebord.

Stockholm den 13 september 2024
Xzero AB (publ)

Styrelsen
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Viktig information

Med "Xzero" eller "Bolaget” avses Xzero AB
(publ), org. nr. 556536-9419. Med "Memorandu-
met” avses foreliggande Informationsmemo-
randum. Med "Aktier" respektive "Aktien" avses
de nyemitterade aktier av serie B i Bolaget som
omfattas av erbjudandet.

Upprattande och registrering av
Memorandumet

Detta Memorandum har inte granskats och
godkants av Finansinspektionen. Memoran-
dumet ar undantaget fran prospektskyldighet
enligt 2 kap. 4 § Lag (1991:980) om handel med
finansiella instrument beaktat att det belopp
som sammanlagt ska betalas av investerarna
under en tid av tolv manader motsvarar hogst
2,5 MEUR. For Memorandumet och Erbjudandet
galler svensk ratt. Tvist i anledning av detta
Memorandum, Erbjudandet och darmed sam-
manhangande rattsforhallanden ska avgoras
av svensk domstol exklusivt, varvid Stock-
holms Tingsratt ska utgora forsta instans.

Aktierna i Xzero har varken registrerats eller
kommer att registrerats enligt United States
Securities Act fran 1933 enligt dess senaste ly-
delse och inte heller enligt ndgon motsvarande
lag i nagon delstat i USA. Erbjudandet omfattar
inte personer med hemvist i USA, Australien,
Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong
Kong eller Kanada eller i ndgot annat land dar
Erbjudandet eller distribution av Memorandu-
met strider mot tillampliga lagar eller regler
eller foérutsatter ytterligare memorandum,
registreringar eller andra atgarder an de krav
som foljer av svensk ratt. Anmalan om teckning
av Aktier i strid med ovanstaende kan komma
att anses vara ogiltig. Foljaktligen far teck-
ningsratter inte direkt eller indirekt, utbjudas,
saljas vidare eller levereras i eller till lander
dar atgard enligt ovan kravs eller till aktieagare
med hemvist enligt ovan. S
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Marknadsinformation, information fran
tredje part och viss framtidsinriktad
information

Memorandumet innehaller viss historisk marknadsinfor-
mation. | det fall information har hamtats fran tredje part
ansvarar Bolaget for att informationen har atergivits kor-
rekt. Savitt Bolaget kanner till har inga uppgifter utelam-
nats pa ett satt som skulle gora informationen felaktig
eller missvisande i forhallande till de ursprungliga kal-
lorna. Bolaget har emellertid inte gjort nagon oberoende
verifiering av den information som lamnats av tredje part,
varfor fullstandigheten eller riktigheten i den information
som presenteras i Memorandumet inte kan garanteras.
Ingen tredje part enligt ovan har, savitt Bolaget kdnner
till, vasentliga intressen i Bolaget.

Information i Memorandumet som ror framtida forhal-
landen, sasom uttalanden och antaganden avseende Bo-
lagets framtida utveckling och marknadsférutsattningar,
baseras pa aktuella férhallanden vid tidpunkten for
offentliggérandet av Memorandumet. Framatriktad in-
formation aterspeglar Bolagets aktuella syn och forvant-
ningar pa framtida handelser samt finansiell och ope-
rativ utveckling men ar alltid férenad med osakerheter
eftersom den avser och ar beroende av omstandigheter
utanfor Bolagets kontroll. Nagon forsakran att bedém-
ningar som gors i Memorandumet avseende framtida for-
hallanden kommer att realiseras lamnas darfor inte, vare
sig uttryckligen eller underférstatt. Bolaget atar sig inte
heller att offentliggdra uppdateringar eller revideringar
av uttalanden avseende framtida forhallanden till foljd
av att ny information eller dylikt som framkommer efter
tidpunkten for offentliggérandet av Memorandumet.
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Ovrigt

En investering i Bolaget ar férenad med risker, se avsnittet
"Riskfaktorer”. Nar investerare fattar investeringsbeslut
maste de forlita sig pa sin egen bedomning av Bolaget
enligt detta Memorandum, inklusive foreliggande sak-
forhallanden och risker. Infor ett investeringsbeslut bor
potentiella investerare anlita sina egna professionella
radgivare samt noga utvardera och évervaga investerings-
beslutet. Investerare far endast forlita pa sig pa informa-
tionen i detta Memorandum samt eventuella tillagg till
detta Memorandum. Ingen person har fatt tillstand att
ldmna nagon annan information eller gora nagra andra
uttalanden an de som aterfinns i detta Memorandum

och, om sa anda sker, ska sadan information eller sadana
uttalanden inte anses ha godkants av Bolaget och Bolaget
ansvarar inte for sddan information eller sadana uttalan-
den. Varken offentliggérandet av detta Memorandum eller
nagra transaktioner som genomfors i anledning harav ska
under nagra omstandigheter anses innebara att informa-
tionen i detta Memorandum ar korrekt och gallande vid
nagon annan tidpunkt an per dagen for offentliggérandet
av Memorandumet, eller att det inte har forekommit nagon
forandring avseende Bolaget efter denna dag.



ERBJUDANDET

Erbjudandet omfattar hogst 60 000 B-aktier. Samtliga
med en (1) rést per aktie och med samma ratt till Bolagets
vinst. Vid fullteckning kommer antalet aktier i Bolaget

att 6ka fran nuvarande 10 375 462 till 10 435 462 aktier.
Erbjudandet har upprattats enligt svensk lagstiftning.
Erbjudandet riktar sig i forsta hand till existerande ak-
tiedgare. Ovriga kan teckna och far tilldelning i man av
tillgang.

EMISSIONSKURS

De nya aktierna emitteras till en kurs om 85 SEK per aktie.
Det tillkommer inget courtage eller skatter pa beloppet.
Emissionskursen ar faststalld av styrelsen och baserar
sig pa aktuellt affarslage i kombination med en bedom-
ning utifran Bolagets potential och framtidsutsikter.
Bedomningen/varderingen ar gjord i samarbete med
analysforetaget Rouse AB.

TECKNINGSPOST

Aktierna tecknas i minsta post om 100 aktier och darefter
jamna 50-tal.

TECKNINGSTID

Teckning av nya aktier skall ske under perioden 14 - 28
oktober 2024 och med ratt for styrelsen att forlanga
teckningstiden.

ANMALNINGSSEDEL

Enklast tecknar du via bankid pa www.aqurat.se/aktu-
ella-erbjudanden. Anmalningssedel kan ocksa bestallas
kostnadsfritt fran Bolaget eller fran Bolagets emissions-
institut nedan. Erbjudandet finns dven for nedladdning pa
Bolagets hemsida, www.xzero.se. eller pa www. aqurat.
se/aktuella-erbjudanden.

Ofullstandigt eller felaktigt ifylld anmalningssedel kan
komma att lamnas utan atgard. Endast en (1) anmal-
ningssedel per person eller juridisk person kommer att
beaktas. | det fall fler an en anmalningssedel insandes
kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Anmalan
for teckning av aktier ar bindande.

XZERO

Aqurat Fondkommission AB

Box 7461
103 92 Stockholm

Backoffice:
08-684 05 800 | Info@aqurat.se

Observera ocksa att den som har en depa eller konto med
specifika regler for vardepapperstransaktioner, exempel-
vis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalférsakrings-
konto (KF), maste kontrollera med den bank/férvaltare
som for kontot, om, och i sa fall hur, férvarv av vardepap-
per inom ramen for erbjudandet ar mojligt. Anmalan skall
i sa fall goras i samforstand med den bank/forvaltare
som for kontot.

TILLDELNING

Tilldelning av aktierna kommer att beslutas av styrelsen i
Xzero AB (publ). | hdndelse av 6verteckning kan tilldelning
komma att ske med ett lagre antal aktier an vad anmalan
avser, alternativt helt komma att utebli. Tilldelning kan
vidare komma att beslutas helt diskretionart eller helt
eller delvis ske genom slumpmassigt urval.

Det finns ingen dvre grans for hur manga aktier en enskild
tecknare kan anmala sig for, inom granserna for nyemis-
sionen. Besked om tilldelning sands ut per post av Aqurat
Fondkommission, till adress som angivits pa anmalnings-
sedeln.

BETALNING OCH LEVERANS AV AKTIER

Betalning skall ske enligt instruktion fran Aqurat Fond-
kommission efter besked om tilldelning. Full betalning for
tilldelade aktier skall erlaggas kontant enligt instruktion
pa avrakningsnotan. Aktier som ej betalas i tid kan kom-
ma att dverlatas till annan. Ersattning kan kravas av dem
som ej betalat tecknade aktier.

LEVERANS AV AKTIER

Snarast mojligt efter att emissionen registrerats hos
bolagsverket, vilket beraknas ske under vecka 47

(18-25 nov) 2024, kommer aktierna att levereras till

det VP-konto eller depd hos bank eller annan forvalta-
re som angivits pa anmalningssedeln. | samband med
detta erhaller tecknaren en VP-avi med bekraftelse pa
att inbokning av vardepapper skett pa dennes VVP-konto.
Innehavare vilka har sitt innehav registrerat pa en depa
hos bank eller annan férvaltare erhaller information fran
respektive forvaltare.
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Namnet Xzero betyder "allt till noll" - www.xzero.se

Mikroelektronik

T nanometer = 0.001 mikrometer = 0.000001 millimeter
=1miljondel av en millimeter. Nanoelektronik haller pa
att ersatta begreppet mikroelektronik som benamning
pa de halvledare/integrerade kretsar som elektronikens
minnen och processorer bestar av.

En halvledare ar en substans, vanligtvis ett fast kemiskt
grundamne eller férening, som leder elektricitet under
vissa villkor men inte under andra. Denna egenskap hos
halvledare gér dem lampade fér andamalet att styra

en elektrisk strom. En halvledares konduktans varierar
beroende pa strémmen eller spanningen som en kon-
trollelektrod utsatts for, eller alternativt av intensiteten
hos stralningen som kontrollelektroden utsatts for.
Stralningen skulle kunna vara antingen infrarott (IR) ljus,
synligt ljus, ultraviolett (UV) ljus eller réntgenstralning.
Ofta anvands begreppet halvledare som det 6vergripan-
de begreppet, tex halvledarindustrin.

En integrerad krets, ofta kallad chip eller IC, ar en elek-
tronisk krets dar komponenterna tillverkas tillsammans,
till skillnad fran en traditionell krets, dar komponenterna
ar tillverkade var for sig och sedan ansluts till varandra.
Den integrerade kretsen bestar vanligtvis av en tunn
platta av kisel, pa vilken man faster tunna tradar av halv-
ledarmaterial. Med denna metod kan man fa plats med
miljontals elektroniska komponenter, exempelvis kon-
densatorer och transistorer pa en kvadratcentimeter stor
platta. En IC kan fungera som forstarkare, tidur, raknare,
datorminne eller mikroprocessor. En viss specifik IC kan
vara antingen linjar (dvs. analog) eller digital, beroende
pa applikation.

Datachip anvands oftast utbytbart med IC och sarskilt
nar man avser anvandning som programlogik (d.v.s.
logik eller mikroprocessor-chip) eller fér datorminne
(minnesceller RAMchip). Mikrochip tillverkas ocksa for
speciella andamal som t.ex. analog-till-digital omvand-
ling, portar, oscillatorer mm. De mahanda mest valkanda
mikrochip som har funnits ar Pentium mikroproces-
sorerna fran Intel. Ett annan valkand mikrochip ar den
som kallas for PowerPC och som utvecklades av Apple,
Motorola och IBM bl.a. for Macintosh persondatorer. De
senaste valkanda mikro (nanochip) ma vara M1 och M2
som integreras i Apple workbooks.
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En kiselplatta eller "vaffla" utgdr grundmaterialet som
man tillverkar integrerade kretsar av. Man kan ocksa saga
att kretsarna tillverkas pa kiselplattan. Mikroprocesso-
rer och digitala minneschip ar exempel pa integrerade
kretsar som tillverkas pa kiselplattor. Den fardiga plattan
innehaller saledes ett stort antal halvledarkomponenter,
till stérsta delen transistorer och ledningar mellan dem.

| slutfasen av tillverkningen skar man upp kiselplattan i
bitar som var och en férses med kontakter, kapslas in och
darigenom blir en mikrokrets en processor eller ett minne
som darefter byggs in i en elektronikprodukt, dator, mo-
bil, eller liknande.

Processor - Det mikrochip som utfor arbetet i ett elektro-
nisktsystem.

Minne - Det mikrochip som lagrar all data i ett elektro-
niskt system.

Fab - Enhet for halvledartillverkning (kallas i branschen for
Fab som ar en forkortning av det engelska ordet “fabrica-
tion"). Ofta byggs en helt ny Fab for varje ny generation av
halvledare medan de tidigare fabrikerna fortsatter produk-
tionen av tidigare generationer tills dessa fasats ut.

Tillverkning - Mycket forenklat kan tillverkningen beskri-
vas pa foljande satt. Den stora foretagshemligheten ar
designen pa produkten (architecture) som visar de elek-
triska flodena i en processor eller ett minne. Dessa floden
bestammer funktionen pa produkten. Designen fors dver
fran ritningen genom att man bygger flera lager pa en
tunn val polerad och rengjord kiselplatta. Darefter laggs
en fotomask - en glasskiva bestruken med fotokansligt
material - pa plattan. Det skapas en bild pa plattan som
visar var man ska etsa urgropningar och var man ska
lagga i material. Nar man etsat och lagt i material polerar
(planarization) man plattan med ett sarskilt instrument
och sarskilda vatskor varefter man tvattar bort éverbli-
vet material med ultrarent vatten. Sedan upprepar man
denna process ett stort antal ganger i storleksordningen
100 fram till dess att man har en uppsattning produkter,
ofta flera hundra pa varje platta.

Sen skar man ut varje enskild produkt, satter pa kontakter
(interconnect) och kapslar in den (packaging).



Utbyte/Yield - Andel godkanda produkter i slutgransk-
ningen (yield rate) ar ett viktigt matt i forbattringsakti-
viteten. Vanligtvis menar man andelen produkter som
godkanns vid slutbesiktning.

Kassation - Andelen ej godkanda produkter. Dessa kas-
serade produkter har da bearbetats i flera manader i ut-
rustning som kan kosta flera miljarder per lina och varje
kasserad produkt utgor ett stort varde. Forlusten blir en
direkt minskning av vinsten och féretag med hog kassa-
tion, alltsa lagt utbyte, dukar under i konkurrensen.

Mordarpartiklar - "killer particles”. Partiklar som kan
orsaka en defekt.

Om ultrarent vatten

UPW (Ultra Pure Water ultrarent vatten) - Den enklaste
definitionen ar vatten som har en resistans pa 18,3 Mega
Ohm eller en konduktivitet pa 0,054 Mikro Siemens. Ju
farre joner och partiklar, desto hégre motstand och desto
lagre ledningsférmaga. For att tillverka ett minne eller en
processor kravs nagra hundra liter vatten. UPW ar indelat
i tre olika kvalitetskategorier: Typ 3 anvands som ma-
tarvatten vid kraftverk; Typ 2, sk sterilt injektionsvatten
(Water for Injection WFI), anvands i lékemedelsindustrin;
och, slutligen, Typ 1som ar av hogsta kvalitet och an-
vands vid tillverkning av mikrokretsar. Xzero producerar
typ 1-vatten.

EDI (Electrodeionization) - EDI &r det senaste tekniska
tillskottet till vattenreningsteknikerna som for narva-
rande ar i bruk vid halvledartillverkning. Den fangar upp
joner genom ett membran.

RO (Reverse Osmosis omvand osmos) - Denna vat-
tenreningsteknik ar grundtekniken i State-of-the-Art
UPW-teknik. Den anvands i samtliga UPW system idag.
Den avskiljer aven mycket sma partiklar.
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IE (lon Exchange jonbytare) - Denna vattenreningsteknik
var tidigare den dominerande tekniken inom UPW. Den
ingar fortfarande som delprocess i samtliga av dagens
UPW system. Den avlagsnar utvalda joner.

State-of-the-art UPW system - Dagens system for halvle-
darindustrin uppnar de specifikationer som for narvarande
finns. Den bestar av tva stegs RO, IE, EDI, ett flertal olika
steg med mikrofilter, ultrafilter, aktivt kolfilter, UV-filter
allt i en foljd av minst tjugo steg. Se illustration sid 7.

POU (Point of Use) - Dagens UPW-system bestar av stora
centralt belagna reningsenheter dar vatten renas upp till
en ytterst hog renhetsgrad. Detta renade vatten cirkulerar
darefter kontinuerligt tills det ar dags att anvanda vattnet
i renrum. Vattnet poleras kontinuerligt vid cirkulationen for
att behalla/fa den slutliga renhetsgraden. | ett POU-sys-
tem kan vattnet istallet renas upp till UPW-kvalitet i sjalva
renrummet. Xzeros teknik lampar sig for detta eftersom
den huvudsakligen bestar av tva steg medan den konven-
tionella tekniken anvander sig av cirka tjugo steg, vilket
helt enkelt inte skulle fa plats i ett renrum utan maste
harbargeras separat i ett centralt reningsverk.

Vad ar vitsen med tatare halvledare

De nya chipen pa tvd nanometer berdknas uppnd 45 %
hégre prestanda och 75 % léigre energianvéndning én
de mest avancerade (7 nm) som nu ér pd marknaden.

Ett 2 nm-chip kan rymma upp till 50 miljarder trans-
istorer. Alla funktioner pa datorer, mobiler och indu-
striapplikationer kan férbdttras flerfalt.

De senaste chipen kan fyrdubbla mobiltelefonens
batteritid. De hjdlper till att minska koldioxidavtrycket
fér datacenter som numera star fér 2 % av den globala
energianvdndningen. De kan 6ka en bdrbar dators funk-
tioner vad gdller Al, snabbare bearbetning i applikatio-
ner, sprakéversdttning, snabbare internetdtkomst, etc.

Snabbare objektdetektering och reaktionstid i sjélvko-
rande bilar dr en annan férdel.

19



I
XZERO

everything to zero

Bolaget styrs genom bolagsstamman, styrelsen, verk-
stallande direktéren och andra ledande befattningshava-
re i Bolaget. Bolaget foljer gallande regler och foreskrifter
om bolagsstyrning i enlighet med Aktiebolagslagen,
bolagsordningen och arbetsordningen for styrelsen,
inklusive instruktion for verkstallande direktoren.

Bolagsstamma

Bolagsstamman ar det hogsta beslutsorganet i Bolaget
dar aktieagarna ges mojlighet att utova sitt inflytande
genom omrostning i centrala fragor avseende Bolagets
forvaltning. Pa arsstamman ska beslut om faststallande
av resultat och balansrakning samt koncernresultat och
koncernbalansrakningen, disposition betraffande Bo-
lagets resultat enligt den faststallda balansrakningen,
ansvarsfrihet for styrelsen och verkstallande direktoren,
faststallande av antalet styrelseledamoter, suppleanter
och revisorer, faststallande av arvoden till styrelse och
revisor, val av styrelsen och revisorer, samt antagande av
uppférandekod. Andra fragor som enligt Aktiebolagsla-
gen eller bolagsordningen ar understallda bolagsstam-
man kan ocksa avhandlas vid en arsstamma samt vid en
extra bolagsstamma.

Arsstamman ska hallas inom sex manader fran utgangen
av varje rakenskapsar. Kallelse till arsstémma och extra
bolagsstamma dar antagande av ny bolagsordning ska
beslutas ska utfardas tidigast sex veckor och senast fyra
veckor fore stamman. Kallelse till annan extra bolags-
stamma ska utfardas tidigast sex och senast tva veckor
fore stamman. Kallelsen ska offentliggtras i Post och
Inrikes Tidningar samt pa Bolagets webbplats. Vid tid-
punkten for kallelse ska ett meddelande med information
om att kallelse har skett offentliggdras i en rikstackande
dagstidning. Aktiedgare som vill delta pa bolagsstamma
ska dels vara upptagen som aktieagare i utskrift eller
annan framstallning av hela aktieboken avseende férhal-
landena fem vardagar fére stamman, dels anmala sig hos
Bolagets styrelse fore kl. 16.00 viss i kallelsen angiven
dag. Denna dag, som inte far vara séndag, annan allman
helgdag, lordag, midsommarafton, julafton eller nyarsaf-
ton, och som inte far infalla tidigare an den femte var-
dagen fére stamman, ska anges i kallelsen till stamman.
Bolagsstamma ska hallas i Stockholm.
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Styrelsen

Styrelsen ansvarar for Bolagets organisation och forvalt-
ningen av Bolagets angeldagenheter och féljer en skriftlig
arbetsordning som revideras arligen och faststalls vid
konstituerande styrelsemote varje ar. Arbetsordningen
reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och sty-
relsesammantraden. Styrelsen ska besta av minst tre or-
dinarie ledamdter och hdgst sju ordinarie ledamoter samt
hogst sju suppleanter. Styrelseordféranden ska leda
styrelsen och utses av styrelsen vid det konstituerande
styrelsemotet som halls i samband med arsstamman om
inte bolagsstamman valt ordférande bland styrelsens
ledamadter. Styrelseledamoter utses fram till slutet av
nasta arsstamma. Enligt nu gallande arbetsordning ska
styrelsen halla minst fyra moten varje ar. Ett mote ska
vara konstituerande styrelsemote och hallas i samband
med arsstamman. Utdver dessa styrelsemoten kan
ytterligare styrelsemdten sammankallas for att hantera
fragor som inte kan hanskjutas till ett ordinarie styrel-
semote. Utdver styrelsemodtena har styrelseordféranden
och den verkstallande direktoren en fortlopande dialog
rorande ledningen av Bolaget.

Verkstallande direktor

Verkstallande direktéren ar underordnad styrelsen och
ansvarar for Bolagets lopande forvaltning och den dag-
liga driften enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Ar-
betsférdelningen mellan styrelsen och den verkstallande
direktéren anges i instruktionen fér den verkstallande
direktoren. Verkstallande direktoren far, inom ramen for
aktiebolagslagen samt av styrelsen faststalld affarsplan,
budget och instruktion for den verkstallande direktéren
samt eventuella dvriga riktlinjer och anvisningar som sty-
relsen meddelar, fatta de beslut som kravs for rérelsens
utveckling.

Revision

Revisor utses pa arsstamman for att granska Bolagets
finansiella rapportering samt styrelsens och verkstallan-
de direktdrens forvaltning av Bolaget.



Kommersiell risk

Enligt Xzeros uppfattning innebar Bolagets teknik

ett hallbart och stort steg mot en helt ny niva av vat-
tenrening. Denna uppfattning tycks numera uppfattas av
allt fler av vara tilltankta kunder.

Nar Bolaget har marknadslanserat sin teknik kommer det
att vacka stor uppmarksamhet i renvattenbranschen. De
flesta konkurrenter kommer att s6ka samarbete men en
del kan vantas férsoka kopiera Bolagets teknik. Da har
Bolaget flera ars férsprang och kommer att arbeta for att
behalla férspranget genom vidareutveckling av tekniken
och kontinuerlig patentering och annat skydd av den. Att
det dyker upp en helt ny teknik med samma prestanda
som Bolagets ar hogst osannolikt inom en tidsperiod pa
atminstone tio ar.

Finansiella risker

Behov av ytterligare kapital

Bolagets produkt befinner sig i en inledande fas av
marknadslansering. Det finns darmed en risk att den inte
kommer att accepteras av marknaden pa det positiva satt
och i den omfattning som Bolaget har bedémt. Det kan
darfor inte uteslutas att ytterligare kapital kan komma
att behovas for att finansiera Bolagets verksamhet och
fortsatta expansion. Om Bolaget erhaller finansiering ge-
nom att emittera aktier eller aktierelaterade instrument
kan Bolagets aktiedgare komma att drabbas av utspad-
ning medan skuldfinansiering, om sadan ar tillganglig

for Bolaget, kan innehalla begransande villkor som kan
inskranka Bolagets flexibilitet. Det kan inte garanteras
att kapital kan anskaffas da behov uppstar eller pa for
Bolaget acceptabla villkor.

Likviditetsbrist

Det finns risk for att Bolaget inte kan mota sina kort-
fristiga betalningsataganden till féljd av likviditetsbrist.
Misslyckas Bolaget i att mota kortfristiga betalningsa-
taganden kan detta paverka Bolaget negativt, t.ex. som
en foljd av férsamrade relationer med leverantorer.
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Aktie- och aktiemarknadsrelaterade risker

Nuvarande och potentiella investerare i Xzero bor beakta
att en investering i Bolaget ar forknippad med risk och att
det inte finns nagra garantier for att aktiekursen kommer
att utvecklas positivt. Aktiekursens utveckling ar beroen-
de av en rad faktorer utover Bolagets verksamhet, vilka
Bolaget inte har mojlighet att paverka. Aven om Bolagets
verksamhet utvecklas positivt finns det darfor risk att
utvecklingen for Bolagets aktie ar negativ.

Xzeros aktie &r i dagslaget inte foremal for handel pa na-
gon marknadsplats, vilket skyddar mot generella bérsfall
men kan begransa aktieagarens mojlighet att salja aktien.
For att underlatta forsaljning av aktien har Bolaget upp-
rattat en egen handelsplats som kan nas via hemsidan.

Utdelning

Ingen utdelning har hittills lamnats av Bolaget och det
finns inga garantier for att utdelning kommer att kunna
l@mnas i framtiden. Styrelsen gér bedémningen att nagon
utdelning i vart fall inte kommer att vara aktuell for 2024-
2025.

Risker forknippade med erbjudandet

Det finns inga garanter som har garanterat kapitalise-
ringen. Detta innebar att det finns risk for att Bolaget inte
far in det sokta kapitalet och att Bolaget darmed tving-
as att soka ytterligare kapital, med den osakerhet som
darmed foreligger, dels ssmmanhangande med mdjlighe-
terna att hitta ytterligare kapital, dels med till vilka villkor
detta kommer att ske. Det finns heller inga garantier for
att senare kapitaliseringar inte kan komma att behdéva
goras till lagre kurs och / eller andra villkor an den som
nu genomfors.

Huvudsparet for exit ar att salja bolaget till ett storbolag i
branschen. Xzero har analyserat branschen noga och har
redan nu samarbete med flera féretag som kan bli strate-
giska kopare.

Xzero har en tidshorisont pa 3-5 ar for forsaljningen.
For de aktieagare som vill salja sina aktier innan detta sker

har Bolaget upprattat en speciell anslagstavla for anda-
malet: www.xzero.se/kop-salj-aktier
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Foljande ar en sammanfattning av vissa svenska skat-
teregler som aktualiseras av féreliggande nyemission

av aktier i Xzero. Sammanfattningen ar baserad pa nu
gallande lagstiftning och ar avsedd for aktieagare som ar
obegransat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges.

Denna sammanfattning ar inte avsedd att vara uttdmman-

de och omfattar inte:

1. Situationer da vérdepapper innehas som lagertill-
gangar i ndringsverksamhet

2. Situationer dd virdepapper innehas av handelsbolag,
investmentféretag eller investeringsfonder

3. De sdrskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklu-
sive avdragsférbud vid kapitalférlust) och utdelning
i bolagssektorn som kan bli tillampliga da investera-
ren innehar aktier eller teckningsrdtter i Bolaget som
anses vara ndringsbetingade

4. De sdrskilda reglerna som kan bli tillampliga pé inne-
hav i bolag som tidigare varit fGmansféretag eller pa
aktier som férvdrvats med stéd av sadana aktier

5. Utlandska féretag som bedriver verksamhet fran fast
driftsstdlle i Sverige

6. Utléndska féretag som har varit svenska foretag

Den skattemassiga behandlingen av varje enskild inneha-
vare av vardepapper beror pa dennes specifika situation.
Sarskilda skattekonsekvenser som inte finns beskrivna
nedan kan aktualiseras. Varje innehavare av aktier och
andra vardepapper bor darfor radfraga skatteradgivare
betraffande de skattekonsekvenser som kan uppkomma
med anledning av emissionen fér dennes del, inklusive
tillampligheten och effekten av utléndska regler och dub-
belbeskattningsavtal.

For fysiska personer och dodsbon beskattas kapitalin-
komster sasom utdelning och kapitalvinster avseende-
marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade
deldgarratter med 30 procent i inkomstslaget kapital.

For fysiska personer innehalls normalt preliminar skatt
avseende utdelning med 30 procent. Den preliminara
skatten innehalls av Euroclear Sweden AB eller, betraffan-
de forvaltarregistrerade aktier, av forvaltaren. Kapitalvinst
respektive kapitalforlust vid avyttring av aktier och andra
delagarratter sasom teckningsratter och teckningsoptio-
ner beraknas normalt som skillnaden mellan forsaljnings-
ersattningen, efter avdrag for eventuella forsaljningsutgif-
ter, och omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgifter).
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Tvister och rattsliga processer

Bolaget ar inte part nagra rattsliga forfaranden eller skilje-
domsforfaranden som skulle kunna fa effekter pa Bola-
gets finansiella stallning eller ldnsamhet. Inte heller har
Bolaget kannedom om tvister som kan uppkomma.

Upprattande av lnformationsmemorandum

Detta Informationsmemorandum har upprattats av Bo-
lagets ledning och styrelse. Styrelsen har, sa langt det ar
rimligt och mojligt, vidtagit alla rimliga forsiktighetsatgar-
der for att sakerstalla att uppgifterna i detta investerings-
memorandum, sa vitt styrelsen kanner till, 6verensstam-
mer med de faktiska forhallandena och att ingenting ar
uteldmnat som skulle kunna paverka dess innebord.

Viktiga avtal

Bolaget har ett antal viktiga avtal med leverantorer,
distributorer/agenter och samarbetspartners. Dessa
avtal representerar mojligheter och syftar till att bidra till
Bolagets tillvaxt samt utgor for verksamheten normala
affarsavtal. Inga avtal ar av sadan karaktar att de begran-
sar eller pa nagot satt hindrar Bolaget i sin verksamhet i
handelse av att dessa skulle sagas upp av endera Bolaget
eller motparten.

Med Xzero menas i detta informationsmemorandum
Xzero AB (publ).

Da detta erbjudande inte omfattar en emissionsvolym som
overstiger 2.5 miljoner Euro ar det undantaget fran krav
pa prospekt enligt Lag (1991:980) och har darfor inte heller
granskats av eller registrerats hos Finansinspektionen.



§ 1 Firma

Bolagets firma ar Xzero AB (publ).

§ 2 Styrelsens sate

Bolagets styrelse skall ha sitt sate i Stock-
holms kommun, Stockholms lan.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva utvecklings-, till-
verknings- och forsaljningsarbete avseen-
de vattenreningsutrustning samt darmed
forenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgora lagst
500 000 kronor och hogst
2 000 000 kronor.

§ 5 Aktiebelopp

Aktie skall lyda pa 0.1 SEK. Aktie kan utges i
tva serier, serie A och serie B. Aktie av serie
A ger tio roster och aktie i serie B en rost. Av
serie Ama hogst 600 000 aktier finnas och
av serie B ma hogst 19 400 000 st finnas.

Beslutar bolaget genom kontantemission
ge ut nya aktier av serie A och serie B. skall
agare av aktier i serie A och serie B aga
foretradesratt att teckna nya aktier av
samma aktieslag i forhallande till det an-
tal aktier innehavaren férut ager (primar
foretradesratt). Aktier som inte tecknas
med primar foretradesratt skall erbjudas
samtliga aktieagare till teckning (subsidiar
féretradesratt). Om inte salunda erbjudna
aktier racker for den teckning som sker
med subsidiar foretradesratt, skall aktier-
na fordelas mellan tecknarna i forhallande
till det antal aktier de férut ager och i den
man detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontaktemis-
sion ge ut aktier endast av serie A eller
serie B, skall samtliga aktieagare, oavsett
om deras aktie ar av serie A eller B, aga
foretradesratt att teckna nya aktier i for-
hallande till det antal de forut ager.

Vad som ovan sagts skall inte innebara
nagon inskrankning i mojligheten att fatta
beslut om kontaktemission med avvikelse
fran aktieagarnas foretradesratt.

Vid 6kning av aktiekapital genom fon-
demission skall nya aktier emitteras av
varje aktieslag i forhallande till det antal

aktier av samma slag som finns sedan
tidigare. Darvid skall gamla aktier i visst
aktieslag medfora ratt till nya aktier av
samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte
innebara nagon inskrankning i mojligheten
att genom fondemission, efter erforderlig
andring av bolagsordningen, ge ut aktier
av nytt slag.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall besta av lagst tre och hogst
sex ledamoter med hogst fyra suppleanter.
Ledamoterna och suppleanterna valjs arli-
gen pa ordinarie arsstamma for tiden intill

slutet av nasta ordinarie arsstamma.

§ 7 Revisorer

For granskning av bolagets arsredovisning
jamte rakenskaperna samt styrelsens

och verkstallande direktorens forvaltning
utses en revisor med eller utan suppleant.
Uppdraget som revisor galler for tiden
intill slutet av nasta arsstamma.

§ 8 Rakenskapsar

Bolagets rakenskapsar skall vara 1/1-
31/12.

§ 9 Kallelse

Kallelse till arsstamma skall ske genom
kungorelse genom brev med post eller
e-post till aktieagarna samt annonsering i
SvD och Post- och inrikes Tidningar.

Kallelse till ordinarie arsstamma samt
kallelse till extra arsstamma dar fraga
om andring av bolagsordningen kommer
att behandlas skall utfardas tidigast sex
veckor och senast fyra veckor fore stam-
man. Kallelse till annan extra arsstamma
skall utfardas tidigast sex veckor och
senast tva veckor fére stamman.

For att fa deltaga i arsstamman skall
aktieagare anmala sig hos bolaget senast
kL. 16.00 den dag som anges i kallelsen till
stamman. Denna dag far inte vara sondag,
annan allman helgdag, lordag, midsommar-
afton, julafton eller nyarsafton och infalla
tidigare an femte dagen fore arsstamman.

§ 10 Arsstamma

Ordinarie arsstamma halles arligen inom

sex manader efter rakenskapsarets utgang.

Pa ordinarie arsstamma skall féljande

XZERO

arenden forekomma till behandling:

1. Valav ordférande vid stamman.

2. Framlaggande och godkannande av
dagordning som framgar av kallelsen.

3. Valav en eller tva justeringsman.

4. Upprattande och godkannande av
rostlangd.

5. Provning av om stamman blivit behori-
gen sammankallad.

6. Framlaggande av arsredovisning och
revisionsberattelse, i forekommande
fall av koncernredovisning och kon-
cernrevisionsberattelse.

7. Beslut
a) om faststallelse av resultatrakning
och balansrakning samt i forekom-
mande fall av koncernresultatrakning
och koncernbalansrakning,

b) om dispositioner betraffande
bolagets vinst eller forlust enligt den
faststallda balansrakningen,

¢) om ansvarsfrihet at styrelseleda-
moter och verkstallande direktor.

8. Faststallande av arvoden at styrelse
och revisor.

9. Faststallande av antal styrelseleda-
moter och suppleanter samt val av
styrelse och eventuella suppleanter
samt i forekommande fall val av revi-
sor och eventuell revisorsuppleant.

10. Forslag till Bemyndigande.

11. Annat arende som ankommer pa
stamman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 11 Rostratt

Vid arsstamman far varje rostberattigad
rosta for fulla antalet av honom agda

och féretradda aktier utan begransning i
rostetalet, dock med den begransning som
angesiS§5.

§ 12 Avstamningsbolag

Den som pa faststalld avstamningsdag

ar inford i aktieboken eller i forteckning
enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen skall
anses behorig att motta utdelning, och vid
fondemission ny aktie, som tillkommer ak-
tieagare, samt att man utdva aktieagarens
foretradesratt att deltaga i emission.

Denna bolagsordning har antagits pa bo-
lagsstdmma med aktiedigarna denna dag.
20221031
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ASMLs EUV (extrem UV) litografimaskiner ar
avgorande for tillverkning av dagens mest
avancerade chip (under 7 nanometer). ASMLs
tekniska forsprang ger dem for narvarande
monopol pa varldsmarknaden. Priset per ma-
skin ligger mellan 150 och 200 miljoner dollar.
Har ar en av dessa maskiner hos Intel i Oregon.

Processen sker med mycket avancerad utrust-
ning men ar i grunden enkel. Litografimaskinen
anvander extremt kortvagigt ljus (13,5 nano-
meter) for att skapa mycket sma ménster som
sedan etsas och fylls for att skapa de elektriska
kretsarna.

ASML ar ett hollandskt foretag som i likhet med

Xzero utvecklar sin teknik i samarbete med imec.
De introducerade sin forsta maskin ar 2017 efter
att ha agnat artionden at att bemastra tekniken.
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